
	
  
「香港製造」智能手機應用平台計劃 
上海交流活動 	
   (14-­‐16/7/2015)	
  

(GSMA 世界移動大會-­‐上海	
   及	
   商業配對)	
  
報名表	
  

主辦機構 香港無線科技商會	
  

 	
  
請注意：	
   	
  
1. 請 填 妥 報 名 表 ， 並 於 2015 年 6 月 12 日 ( 星 期 五 ) 或 以 前 ， 將 申 請 表 格 以 電 郵

(mandywong@hkwtia.org)	
   發送到香港無線科技商會Ms.	
  Mandy	
  Wong收，並繳交所有參加費用。	
   	
  
2. 交流活動將以普通話或英語進行。	
   	
  

	
  
第一部份 	
   	
   公司/機構資料 	
  
公司	
   /	
   機構名稱（中文）	
   	
   	
  
公司	
   /	
   機構名稱（英文）	
   	
  
註冊地址（英文）	
   	
  
通訊地址	
   o同上	
  
電話	
   	
  
傳真	
   	
  
電子郵件	
   	
  
網址	
   	
  
商業登記證號碼	
   	
  
是否香港無線科技商會會員?	
   o是	
   o否	
  
	
  
第二部份 聯絡人資料 	
  
中文姓名	
   	
  
英文姓名	
   	
  
職位	
   	
  
直線電話	
   	
  
電子郵件	
   	
  
	
  
第三部份 團員資料 	
  
團員 	
   (一)	
  
中文姓名	
                   先生／女士	
  
英文姓名	
   Mr./Ms.	
  
職位（中文）	
   	
  
回鄉證號碼	
   	
  
回鄉證到期日	
   	
  
回鄉證姓名（中文）	
   	
  
回鄉證姓名（英文）	
   	
  
*請連同回鄉證副本一同繳交	
  



	
  
團員 	
   (二)	
  
中文姓名	
                   先生／女士	
  
英文姓名	
   Mr./Ms.	
  
職位（中文）	
   	
  
回鄉證號碼	
   	
  
回鄉證到期日	
   	
  
回鄉證姓名（中文）	
   	
  
回鄉證姓名（英文）	
   	
  
*請連同回鄉證副本一同繳交	
  
	
  
第四部份 機票及住宿、行程安排 	
  
機票及住宿安排	
   	
   o自行安排機票及住宿	
  
行程安排	
   þ	
  2015 年 GSMA 世界移動大會-­‐上海	
  

o	
   商業配對	
   (「香港製造」攤位內)	
  

	
  
第五部份 活動查詢 	
  
香港無線科技商會(WTIA)	
  
Miss	
  Mandy	
  Wong	
   	
  

2989-­‐9168	
  
mandywong@hkwtia.org	
  

	
  
第六部份 確認參加 	
  

本公司	
   (公司名稱)                                 	
  
	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  
茲申請參加「香港製造」智能手機應用平台計劃－上海交流活動，並同意遵守主辦機構訂定及適時

修改或新增之參與條款及規則。本公司明白及同意，上述資料將會存儲在主辦機構的資料庫內，供

主辦機構作宣傳用途。本公司保證及同意，上述資料如有錯漏，主辦機構毋須負責。	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

姓名（正楷）	
   職位	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

日期	
   公司印鑑及負責人簽署	
  

	
  


